台灣半導體協會邀稿
半導體設備產業及台灣未來發展的展望與機會
工研院IEK產業分析師 鄭文嘉
一、前言-2005半導體市場概述
2004年半導體市場的景氣由上半年的一片大好到下半年的急遽反轉，讓各家半導體廠商在2005年資本支出均較2004年保守許多，根據Gartner Dataquest估計，在2005年半導體廠商的資本支出僅有2004年的93.5%，其中用於設備的資本支出更是減少了11.9%，在景氣不明的因素之下，半導體廠商對於後段封裝和測試設備的支出會較為拮据，因此受影響幅度會較前段晶圓製造劇烈，預計2005年半導體廠商於前後段設備和測試設備的支出較前一年度為低，前段設備（含曝光機、光阻製程設備、熱處理、離子佈植、CVD、濺鍍設備、CMP、檢測設備等）成長-9.6％，後段封裝設備成長-16.5％，後端測試設備成長-21.1％。就全球半導體區域市場來看，亞洲無疑的已經成為全球最重要的半導體市場，在全球製造重心持續轉往東亞，以及中國內需成長暢旺下，中國IC的進口量大為增加，亞太地區在中國的高速成長帶動下，佔全球半導體市場消費比重持續提升。然而整個半導體產業看似龐大，但是風險卻比許多傳統工業來的高，相對的報酬率也十分吸引人，尤其更是在東亞蓬勃的發展數十年，高風險高利潤吸引無數廠商競相投入此一領域。回顧歷史在經歷了2000年全球景氣泡沫衰退，2003下半年至2004上半年明顯復甦景象，2004年下半年至2005年末再度趨於平緩，在這愈趨於成熟與大者恆大的產業中，進入門檻也越來越高，利潤卻並不如想像，在產品生命週期越來越接近高原期的當下，對於景氣的循環與長鞭效應更為顯著。
在此全球半導體景氣步入上升階段，台灣半導體產業的動能是否能隨著景氣翻揚而創造另外一波令全球驚豔的高峰，還是僅能在景氣中隨波起伏。台灣在半導體產業中佔有不可替代的重要地位，如何利用既有的優勢來帶動半導體次產業的興起，也是相關廠商所必須重視的。我們雖號稱是半導體的王國，12吋晶圓廠的故鄉，但是設備的掌握度卻遠遠的落後。設備自製率目前僅達到5%左右，關鍵材料的掌握也都受制於國外廠商，使得產業鏈發展不均衡，廠商議價能力因此受到拘束，實屬可惜。在此世代交替之際，廠商或能找到新的機會與商機來切入這一塊空白已久的產業。
具有指標性意義的北美半導體設備訂貨/銷貨比( B/B 值)為研究半導體產業景氣之重要指標之一，當B/B 值小於1時，表示接單金額會低於出貨金額，顯示半導體廠商對未來市場態度較為保守，而降低其設備投資幅度。在2004年12月份B/B值已經低於1，顯示半導體產業景氣低迷的警訊，在2005年整體北美半導體訂單出貨比始終未大於一，如圖三所示。顯示在進入下半年之際，半導體製造商繼續對增加資本支出維持謹慎。值得注意的是在2005年4月到9月這段時間後段和測試設備的BB值持續超過1，由4月之1.04到9月之1.13，顯示在景氣不振時，後段及測試設備所佔整體設備之比重會有所提升。
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資料來源：Semi；工研院IEK（2005/11）
圖一 北美半導體設備訂貨/銷貨比
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單就台灣歷年半導體整體前後段設備市場總規模，從2000年的高峰64億美元，墜落到2001年的24億美元低點，衰退幅度為62.5%，2003下半年起開始復甦，2004大幅成長至最高峰77.6億美元，預估2005年將小幅減少68億美元之譜，在2006年仍是保持持平的局面，由於半導體產業景氣循環的特性，在2007年半導體設備市場規模將會大幅度成長，唯類似2004年的鉅額成長機會恐將較小。預估在2006年台灣將僅次於日本、稍落後於韓國，為全球第三大半導體設備市場。
資料來源：Semi；工研院IEK(2005/11)

圖二　台灣半導體設備市場規模
二、台灣半導體設備產業現況
我國每年國內超過1000億元新台幣內需市場，配合國內半導體產業投資發展計畫，可促使台灣成為亞太地區設備研發與製造中心，供應東南亞與未來大陸市場。且半導體製程設備屬消費型資本材，隨製程技術、晶圓及面板尺寸等因素演進，設備需求快速演變，並與光電、通訊、III-V族半導體等高科技產業製程設備相似性高，且半導體製程設備具衍生性，可作為發展未來高科技製程設備基礎，未來高科技製程設備包含發展奈米技術及微機電產業所需設備。
本土設備廠商主要有代理商與零件代工廠商，當然也有一些主打自有品牌的整機製造商，而近年來我國半導體設備廠商表現較佳的有漢唐、崇越、帆宣、沛鑫、致茂、漢民等廠商。漢唐受惠於許多產業對於整廠無塵室的需求大增，而崇越由代理國外半導體設備起家，再切入二手設備與零組件代工，近來也推出自有品牌之產品。帆宣主要為系統代理廠商，目前並自行生產零組件，且跨足生產平面顯示器設備。同時國內設備廠商也逐步在進行購併及合作之動作，加強財務、技術各方面之實力，如志聖工業併購電漿(Plasma)廠商晶研科技成為志聖工業竹科分公司，營運資金 2.1億元，均豪精密也將於2006年2月併購群錄自動化。蔚華科與設備原廠科頓（Credence）合資成立科頓蔚華技術整合公司，實收資本額新台幣1800萬元，總部設於新竹，並於高雄設有營運據點。爾必達將晶圓偵測（Wafer sort）部門獨立切割，並與力成、金士頓、日本愛德萬共同成立新公司Tera Probe，總投資金額112億日圓，也成為台灣廠商在日本設廠的先例。

半導體製程設備除在於其高精密等級要求外，附屬軟體及其界面軟體的開發益形重要，如何使客戶能在最短時間內將設備予以整合，並能適時運用設備功能調整所需參數，及時修正錯誤，以爭取市場先機，此皆為設備業者在開發設備過程中必須考量的因素；簡而言之，設備除硬體價值外，其核心價值在於開發最適當的軟體以符合半導體業者的特定需求。因此設備在開發初期階段必須投入大量資金與高素質研發人力，且必須於開發過程中與半導體業者進行互動，才能確保設備的市場性。由於可靠度要求極高，半導體製程設備使用者多認為具品牌知名度的設備大廠較為可靠，且因長期合作所培養的關係，使國內半導體業者在增資擴廠時多以原有設備供應商為主要考量，國內業者即使開發出具有成本及技術競爭力的設備也很難切入市場。

半導體產品變化速度極快，隨著新產品的出現及製程技術的提升，有時舊有設備必須完全淘汰，研製全新設備方能符合市場要求，例如隨製程技術邁向90nm主流的同時，化學機械研磨機、覆晶封裝就成為市場主流，另隨著銅製程技術的進步，許多設備開發皆需隨之調整。半導體製造材料昂貴，任何製程中的疏失都將造成無可彌補的巨大損失，因此可靠度及精密度的要求成為必要條件，即使國內在精密機械加工技術層次有相當的水準，所開發出的設備仍很難獲得市場的接受。
三、半導體設備市場未來展望與機會
半導體設備市場有著以下特性：
(一)主要客戶佔有銷售高額的比重，設備商提供完整的售後與技術 
服務。
(二)先進製程技術與研發能力的建立，並具備良好的系統整合能
力。
(三)設備廠與半導體業者共同技術研發合作，帶動設備廠次世代製
程技術的領先。
我國設備發展之市場與技術SWOT分析如下
(一)優勢(Strength)

1.銷售通路與客戶關係漸趨穩固，提供客戶快速售後支援服務。
2.已累積相關技術核心技術能力。
3.國內廠商的製造與成本優勢。
(二)劣勢(Weakness)

1.國內設備需求以高階製程為主，技術追隨者與後進廠商不易切
入。
2.廠商規模較小投入研發比重較低，廠商缺發系統整合人才。
3.零組件體系基礎材料、製程能力不足。
(三)機會(Opportunity)

1.通路與設備技術逐漸成熟帶來國際分工之機會，廠商需把握機

會並轉型切入價值鏈較高的部分。
2.設備廠商製造與技術服務的委外分工。
3.設備核心技術的逐漸成熟，橫向切入高階封裝設備的發展。
4.引進高階製程整合人才，配合國內代工體系的佈建，將有助國內 
高階設備產業的發展。
5.台灣逐漸掌握設備標準的訂定。
6.中國大陸市場成長帶動國內設備產業發展之機會。
(四)威脅(Threaten)

1.中國大陸設備市場成長，影響外商設備廠投資台灣的決策。
2.國內廠商在中國大陸佈局的挑戰。
3.面對韓國高階部分的崛起，國內發展中低階製程設備的困境與迷
思。
過去台灣半導體產業藉由國外大廠在製程與設備技術轉移下，產業快速成長，不過隨著台灣半導體產業已成為世界主要半導體製造國家之一，面對韓國強力競爭與大陸半導體產業日益蓬勃發展的威脅，台灣科技產業應思考如何產出創新性的技術，掌握設備發展讓技術根留台灣，厚植國內半導體產業基礎技術，應是當前整體產業發展上的重要課題。半導體設備產業為相當基礎且關鍵之產業，台灣半導體設備產業也已發展多時，不過由於國內產業特性使然，且國內設備業者大多屬於中小型規模，尚未切入關鍵設備市場。然而隨著國內設備業者逐漸掌握市場與技術，全球半導體市場快速轉變，目前已出現部分發展機會。如藉由通路、製造能力向上發展高階設備；獲取美、日等國際設備組件代工合作商機；藉由設備供需間合作或聯盟發展高階設備及零組件及藉由產學研與科專計畫，整合上中下游廠商發展III-V族半導體、太陽光電設備。期望藉由先進材料/製程與設備在研發階段共同配合，以取得在次世代半導體產品設備開發上的領先位置。
面對數位消費性電子產品已成為半導體的主流應用產品後，如何克服消費性電子產品生命週期極短、量能變化極大及市場需求不定等產品特性，已是各家半導體業者的最大挑戰。比起眾所皆知的技術要創新、產能供應要有彈性、製造成本要更低、生產良率要更高、生產力既高且快及交期要更短等基本競爭條件，如何與中、長期策略聯盟夥伴與客戶一同合作，達成彼此生意上的雙贏模式，已成為半導體業者要在未來生存的關鍵，我國半導體業者應有此一共識，針對長遠未來做計畫，突破我國設備廠商固有格局，利用政府資源、財務工具強化本身競爭力、議價力。針對台灣此一市場，其實我國半導體設備業者產值所佔比重仍低，全球半導體市場景氣影響對我國廠商而言相對較小，我國廠商擁有在地及成本的優勢，如何在製程轉換之際強化與下游使用者的關係，由代理國外零組件OEM逐步強化自身技術實力，由後段設備跨入前段製程設備，思考如何替代國外大廠所佔有之市場。且面臨目前半導體產業邁入成熟期，如何更進一步轉換聚焦於未來新興產業如III-V族半導體、太陽光電等相關設備的領域，這才為我國半導體設備業者未來，不僅止於2006年，的機會所在。
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國內設備廠

																				2003年資本額		2001年產值		2002年產值		2003年產值		2004年產值

		41		產值		說明:兩邊資料次序同步

		IC				廠商		產品		在台業務		技術來源		服務據點		聯絡人		電話		資本額(仟元)		2001年營收(仟元)		2002年營收(仟元)		2003年營收(仟元)		2004年營收(千元)		公司相關資料		研發費用與設備資本支出調查		廠商投資現況、動向與投資障礙說明		2004年投資金額(仟元)						2005年預測投資金額(仟元)						專利數										銷售實績

																																																										友達				奇美				瀚彩				廣輝				群創				華映

																																				土地廠房		生產設備		投資金額合計		土地廠房		生產設備		投資金額合計		台灣		美國		大陸		其他		專利數合計		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量

		仲龍				*中華聯合科技股份有限公司		1.高真空濺鍍系統 2.高真空蒸鍍系統 3.化學氣相沉積系統 4.乾式蝕刻系統 5.8" wafer 凸塊封裝製程						台南縣新市鄉台南科學工業園區南科七路三號Ｃ棟５樓		蘇兆鳴總經理		06-505136		6億				131,860		306,000		656,872		中華聯合半導體設備		5%				-		-		-		350,000		50,000		400,000		3		-		-		-		-

		茂業				*沛鑫半導體工業股份有限公司		(一)Component: 1.Plastic Parts 2.Metal Parts 3.Cable Harness 4.PCBA 5.Ceramic 6.Ceramic 7.Rack 8.Vaccum Component (二)Module:1.Controller 2.RF system 3.AC system						新竹市新竹科學工業園區園區二路九號		曹治中總經理		02-27525628		7.5億				500,000~700,000		800,000~1,200,000		2,559,819		沛鑫

		仲龍				*群錄自動化股份有限公司		1.Cleam Stocker 2.Wafer Sorter 3.EFEM 4.Wafer Transfer 5.Clean Lifter 6.IC Auto Capping M/C Dispenser 7.Lead Frame Loader 8.Plasma Cleaner						台中市台中工業區40路6號		蔡清華董事長		04-23503313		0.8億				300,000		300,000~390,000		- 0								-		-		-		504,780		-		504,780		23		-		7		2		32

		茂業				*鐠德科技股份有限公司		1.FOUP 2.Frontier-Load port 3.Wafer ID Scanner 4.Self-powered Model						新竹縣竹東鎮中興路4段195號52館502室		葉勝發董事長		03-5822688										- 0

		茂業				大甲永和股份有限公司		1.PIPE 2.BALL VALVE 3.FLANGED BALL VALVE 4.GATE VALVE 5.FORGED FLANGE 6.CHECK VALVE						台中縣大甲鎮幼獅工業區幼獅路69號		鍾志清特助		(04)2681-5496				398,651		310,843				544,474		大甲永和						-		10,000		10,000		100,000		50,000		150,000		2		-		1		-		3

		茂業				日揚科技股份有限公司		1真空零組件 2.chamber						新竹縣湖口鄉鳳凰村光復南路8號		黃坤濱總經理		03-5973997				280,109		348,685		560,770		938,748		日楊

		茂業				弘塑科技股份有限公司		1.Wet Bench 2.Chemical Supply System 3.Single Wafer Spin Processor 4.Slurry Mixing/Distribution System						新竹縣新竹工業區大同路13號		傅大行董事長		03-5972353		2億		366,925		223,678		360,000		- 0		弘塑		14%

		茂業				倍強科技股份有限公司		1.Sputter 2.Evaporator 3.ICP-RIE 4.Wafer Bonder 5.PECVD 6.Plasma Stripper						桃園縣平鎮市天津街171號		廖志銘總經理		03-4391499				230,000						- 0		倍強.doc

		茂業				晶研科技股份有限公司		1.CVD  2.HDP 3.etch 4. RIE						新竹縣新竹科學工業園區工業東九路５號之２壹樓		劉家齊副理		03-5782479										- 0		晶研.doc

		茂業				嵩展科技股份有限公司		1.WetBench 2.Tube Clean 3.Parts Cleaner 4.Local Auto Chemical Supply System 5.Tube Stock						新竹縣芎林鄉下山村４５－７號		翁義兆總經理		03-5501173		0.5億		160,000		150,000		160,000		- 0		嵩展.doc		10%

		茂業				漢民科技股份有限公司		設備代理維修						新竹科學園區研新一路18號		許文榮總經理		03-5790022								約15,000,000~20,000,000		- 0		漢民.doc				預估投資十億於南科設立製造廠房

		茂業				聚昌科技股份有限公司		1.Sputter 2.Evaporator 3.ICP-RIE 4.Wafer Bonder 5.PECVD 6.Plasma Stripper						新竹縣竹北市沿河街123號		林維倫博士		03-6567076 ext 501						110,000		160,000		- 0		聚昌		20%

		仲龍				*上銀科技股份有限公司		1.線性滑軌 2.滾珠螺桿 4.線性軸承 4,精密線性傳動元件製造及磁性尺量測系統						台中市工業區37路46號		卓永財董事長		04-23594420-100				1,294,107		1,556,623				2,399,428		上銀科技.doc

		茂業				*國際直線股份有限公司																						536,257

		茂業				慶康科技股份有限公司		1.Ceramic Parts 2.Anodized GDP,Electrode,shower head 3.Parts with sprayed coating						新竹巿新竹科學工業園區工業東四路５號１樓		張世豐總經理		03-5786002				148,273		146,296		300,000		- 0		慶康科技		15%

		茂業				榮眾精密工業股份有限公司		1.chamber  2.真空鍍模						台南縣730新營市八德路17號		邱健民協理		06-6533966										- 0

		茂業				*漢科系統科技股份		1.半導體一般氣體及特殊氣體管路工程 2.冷卻水系統工程規劃施工						新竹市高峰路487號		程知方業務副總		03-5228823-121										717,138

		茂業				富臨科技股份有限公司		1.潔淨管件 2.GasShield POU (氣體防護盾)						新竹市金城一路九號三樓		余淵貞		03-5739601										- 0

		茂業				瑞耘科技股份有限公司		1.鋁.不銹鋼.鈦等金屬加工製造
2.鋁合金EP. 陽極處理及鋁合金零組件維修
3.工程塑膠PTFE,PFA,PEEK,KEL-F,PPS,PEI,PI 等塑材零件加工製造
4.Al2O3,AlN,Si3N4,BN,SiO2等陶瓷石英加工製造						300新竹市水源街65號		邱燕玲小姐		03-5753003-323										- 0

		茂業				強新股份有限公司		1.鋼材  2.1. 半導體/光電/生物科技/化工領域無縫管(BA/EP級)電解拋光處理				日本神戶製鋼與主要客戶		722 台南縣佳里鎮海澄里萊芊寮12-19號		吳玉堂先生		06 7263311				1,014,782		1,391,150		1,477,185		2,379,089

		茂業				啟成科技股份有限公司		1.半導體光電產業生產製程設備元件耗材(硬質材料 ,  O-Ring ,噴砂熔射耗材回收再利用 )  2.質量流量控制器 Mass Flow Controllor 3.  精密設備元件清洗服務  4.設備製程工程師人力派遣服務						新竹縣新竹工業區大同路7號		林志榮先生		03-5973535*7500										- 0		啟成科技.doc				啟程新竹工業區投資新廠

		茂業				*敏盛科技股份有限公司		設備組件清洗翻修業務(通路商崇越投資)						新竹縣新竹工業區光復南路29號		黃國華工程師		03-5986885										- 0		敏盛科技股份有限公司.doc

		茂業				*高鋒企業股份有限公司		VACUUM PUMPS						台中市南區永興里工學一街２０３號１樓				04-22629801				478,469		882,603		1,415,996		1,330,721		高鋒

		仲龍				凌嘉科技股份有限公司		1.熱蒸鍍機和電子束蒸鍍機 2.真空低溫連續式濺鍍機 3.真空低溫捲揚式濺鍍機
4.電漿表面處理機						台中市工業區工業23路3號		楊世銘總經理		04-23507301										- 0

		茂業				台灣集成電路技術服務公司		1.Ceramic Parts 2.Heater 3.E-chuck						新竹市明湖路1050巷23號2樓		戴文麗董事長		5780050-610										- 0

		仲龍				*帆宣股份有限公司		之前為通路商,目前切入組件耗材代工業務						台北市八德路四段123號7樓之4		林智富專案經理		03-5160088*60019		8.4億		4,211,126		5,256,738		6,661,337		7,945,915						投資新竹工業區與南科興建廠房

		茂業				亞泰半導體設備股份有限公司		1.CMP相關產品耗材 2.視覺檢測及機電整合設備						竹北市博愛街199號		丁明勇執行顧問		03-5916744										- 0

		茂業				公準精密工業股份有限公司		1.模具 2.半導體晶圓製造設備零件 3.IC散熱片 4.chamber						高雄縣仁武鄉仁武村工業一路6號		陳哲緯 課長		07-3597177*203										789,177		東元半導體

		建宇				鈦昇科技股份有限公司		1.Ink Marker   2.Laser Marker 3.Plasma 4.TCP Reel to Reel Marking 5.Snap Curing 6.Carrier Tape  7.Silicon Pad 8.Radiant Technology Corporation (RTC)						高雄縣燕巢鄉橫山路61號		陳坤山總經理		07 6156600-1001				430,000		560,000				833,151		鈦昇.doc		5%

		建宇				萬潤科技股份有限公司		1.生產被動元件製造廠之自動化生產設備 2.切割機 3.測試機 4.排條機 5.電鍍線 6.週邊自動化設備						高雄縣燕巢鄉安招村安林五街4號		盧鏡來總經理		07-6168709				245,491		632,412		709,853		1,153,007		萬潤.doc		7%		日月光為其主要user		175,900		53,170		229,070		30,000		30,000		60,000		35		1		13		3		52

		建宇				鉅基科技股份有限公司		1.Mold 2.Trim/Form 3.Auto Molding 4.AutoMold Chase 5.Cavity Bar 6.Punch Die						台中縣潭子鄉安和路113巷1號		何志偉總經理		04-25334155-160										- 0		鉅基.doc

		建宇				優力特科技股份有限公司		1晶圓封裝切割機 2.清洗機 3.UV曝光機 4.貼片機製造						台中市西屯區台中工業區17路2-1號		蔡青益博士		04-23506066-201						100,000		130,000		- 0		優力特.doc		20%		投資2500萬進入中科		-		-		-		-		-		-		16		3		-		-		19

		建宇				*致茂股份有限公司		1.IC Logic測試設備 2.LCD趨動IC																				5,829,404

		建宇				*旺矽股份有限公司																						1,097,403

		建宇				凌華股份有限公司																						1,446,049		凌華自動化

		建宇				盛技精密股份有限公司		1.Trim/Form						台北縣土城市承天路83-9號		游世總董事長		02-22697070-207						110,000		130,000		- 0				10%				-		400		400		-		450		450		-		-		-		-		-

		建宇				七益科技股份有限公司		1.Chip sandlast machine 2.IC Automatic programmer  3.BGA O/S Tester 4.Anti-Smudge						411台中縣太平市大里工業區工業16路19號		曾火嚴協理		04-22710571		23,500						約120,000		- 0

		建宇				均豪精密工業股份有限公司		1. Wafer Taping 2. Wafer Mount 3.Die Pick & Place 4.Die Bonding 5. Auto Molding System 6.IC Dejunk & Trim System 7.IC Form System 8.IC Singulation System 9.IC Laser Mark System 10.BGA Open Short Testing 11.CSP 12.散熱片上蓋機
13.X-Ray檢測儀						新竹市科學園區創新一路5-1號		林景清總經理		03-5639999		1,451,634		761,055		889,494		940,358		1,699,349		均豪		22%				-		20,000		20,000		200,000		100,000		300,000		32		5		10		7		54

		建宇				安德越科技股份有限公司		1. IC Chip Sorter 2. TRAY BOAT TRANSFER M/C.  3.Auto Dispensing System 4.IC packaging In-Line System  5.IC Snap Cure Processing System 6.IC Strip Laser Marking System 7.Flexible Loader						高雄市楠梓加昌路633號		謝琮盛廠長		(07)361-3151										- 0

		建宇				建喡精密科技股份有限公司		1.精密模具  2.量測儀器						高雄縣鳳山市鎮北北巷20-16號		李聰林總經理		07-7313911-332 Fax:07-7314976		2.9億				320,000		420,000		539,732		建喡精密科技		3%				30,000		29,000		59,000		-		35,000		35,000		-		-		-		-		-

		建宇				格瑞科技股份有限公司		1.蓋印系統						新竹縣竹東鎮中興路二段481號		張可義總經理		(03)5821218						34,000		40,000		- 0				20%				2,000		1,000		3,000		1,000		-		1,000		-		-		-		-		-

		建宇				基丞科技股份有限公司		1.IC's TRIM/FORM SYSTEM 2.MOLD DIE 3.MOLDING PRESS						桃園縣大園工業區民生路111-2號		李欽全副總經理		03-3867671-40				206,150		161,610		200,000		230,891		基丞.doc		5%

		建宇				台灣暹勁股份有限公司		1.Laser Mark In Tray 2.Auto Tray To Tray						台中縣大雅鄉四德村永興路號		施政官董事長		04-25603577-344										- 0		台灣集成電路技術服務股份有限公司.doc						180		1,570		1,750		-		-		-		9		-		-		-		9

		建宇				旺矽科技股份有限公司

																				2003年資本額		2001年產值		2002年產值		2003年產值		2004年產值

		63		產值

		IC				廠商		產品		在台業務		技術來源		服務據點		聯絡人		電話		資本額(仟元)		2001年營收(仟元)		2002年營收(仟元)		2003年營收(仟元)		2004年營收(千元)		公司相關資料		研發費用與設備資本支出調查		廠商投資現況、動向與投資障礙說明		2004年投資金額(仟元)						2005年預測投資金額(仟元)						專利數										銷售實績

																																																										友達				奇美				瀚彩				廣輝				群創				華映

																																				土地廠房		生產設備		投資金額合計		土地廠房		生產設備		投資金額合計		台灣		美國		大陸		其他		專利數合計		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量		設備項目		銷售數量

		仲龍				揚博科技股份有限公司		清洗設備				日本技術移轉		110台北市松德路171號17樓		侯哲曾副總經理		02-27262220		1,065,350		2,227,831		1,746,440		1,793,985		2,769,544		LCD揚博		3%																										Cassette cleaner (G6)		2台

		仲龍				敘豐企業股份有限公司		清洗設備						334桃園縣八德市茄苳路760巷16號		周坤麟董事長		03-3646445		150,000				300,000		90,000		- 0		LCD敘豐		18%

		仲龍				*志聖工業股份有限公司		烘烤、清洗設備				日本顧問		244台北縣林口鄉工二工業區工8路2-1號		黃敏男博士		02-26017706-609		813,995		1,102,215		1,109,107		1,121,896		1,575,367		LCD志聖						-		-		-		-		-		-		47		-		32		-		79

		仲龍				亞智科技股份有限公司		清洗設備				台灣+日本技術顧問		320桃園縣中壢市自強3路3號		黃品椿經理		03-4529665		447,400		612,972		443,475		614,399		1,309,112		LCD亞智						5,500		23,000		28,500		15,000		5,000		20,000		22		-		11		2(日本)		35		CF initial cleaner (G4.5)		1台

																																																										PF前洗淨機 17"-40"		21台

																																																										PF前洗淨機 17"-65"		1台

																																																										Test 前洗淨機17"-40"		22台

		仲龍				韶陽科技股份有限公司		LCD濕製程設備						427台中縣潭子鄉潭興路二段三十六巷八十九號		郭文彬副總經理		04-25378884		150,000				270,000		400,000		- 0		LCD韶陽

		仲龍				兆同企業股份有限公司		超音波清洗設備						326桃園縣楊梅鎮青年路國光巷123號		莊文賢先生		03-4787700		25,000				90,000		117,000		- 0

		仲龍				瑞川工業股份有限公司								304新竹縣新豐鄉員山村２８鄰精工路２９號		葉富森總經理		03-5577360										- 0								50,000		100		50,100		-		1,000		1,000		1		-		-		-		1		End Seal 脫泡機		1台

																																																										基板插入機		25台

		仲龍				*中華聯合科技股份有限公司														587,780				131,646		307,246		- 0		LCD中華聯合		5%

		茂業				*鐠德科技股份有限公司		LCD自動化設備整合						310新竹縣竹東鎮中興路4段195號52館502室		葉勝發董事長		03-5822688										- 0

		仲龍				*群錄自動化工業股份有限公司		自動化設備				COPY		407台中市台中工業區40路6號		蔡清華董事長		04-3500313		160,000				300,000		440,000		- 0		LCD群錄																												基板插入機		20台

		仲龍				*盟立自動化股份有限公司		Load/Unload 設備						300新竹市新竹科學工業園區研發二路３號		孫弘董事長		03-5783280		885,765		1,992,049		2,159,035		2,463,744		3,585,204		LCD盟立		3%				139,180		43,960		183,140		200,000		40,000		240,000		17		1		8		1		27

		仲龍				億尚精密工業股份有限公司		單機清洗設備						830高雄縣鳳山市鎮北北巷20-13號		廖本火董事長		07-7314748						180,000		180,000		- 0		LCD億尚																												LC 脫砲機		2台

								切割裂片				高雄日立+工研院		830高雄縣鳳山市鎮北北巷20-10號				07-7315549										- 0																														Autoclave		3台

								TAB、COG設備																				- 0																														Auto clave (偏光版加壓脫泡機)		22台

		仲龍				達合企業股份有限公司		清洗等濕製程設備						104台北市民權西路27號7F		黃志誠先生		02-25955767										- 0

		仲龍				億尚精密工業股份有限公司(同上)																						- 0		LCD億尚

		仲龍				鑫力工業股份有限公司		烘烤設備						333桃園縣龜山鄉大崗村頂湖2街12號		曾應恭先生		03-3287380		10,000				75,000				- 0								30,000		6,000		36,000		30,000		6,000		36,000		3		-		-		-		3

		仲龍				緯瑩企業股份有限公司		液晶注入設備						236台北縣土城市忠承路29巷10號1F		李錦泉總經理		02-22673725		5,000				70,000		91,000		- 0

		仲龍				羽冠股份有限公司								台北縣五股鄉工業區五工六路39號2樓		鄭滄光總經理		02-22988123										80,000								-		10,000		10,000		-		20,000		20,000		-		-		-		-		-

		仲龍				*陽程科技股份有限公司		Load/Unload 設備						337桃園縣大園鄉溪海村八鄰崙頂一六之二六號		黃秋逢總經理		03-3852628		120,000				702,000		702,200		- 0		LCD陽程																												Tape cleaner (cullet remover 17"-65")		1台

																																																										玻璃廢耳料輸送機		2台

																																																										偏光版撕膜機		2台

		仲龍				漢翔股份有限公司																9,734,600		9,257,074				7,871,657

		仲龍				駐龍股份有限公司																						- 0

		仲龍				聚川企業股份有限公司		烘烤設備				日本YAMAZAKI電機		330桃園市中山路904巷46號		江金濤董事長		03-3694555		30,100				220,000		286,000		- 0		LCD聚川

		茂業				*廣運機械工程股份有限公司		自動化設備						115台北市南港二路97號5樓之1		陳作忠副總經理		02-27863797		745,305		719,339		959,743		2,234,268		1,627,821						財務需協助部份,每年除所得稅外,盈餘部份需25%繳稅,建議此部份減少徵收,由於廠商未付訂金，政府是否在訂單貸款予以協助降低利率以利週轉;投資部份,2004年投資約2億餘在瑞芳擴廠

		茂業				*高橋自動化科技股份有限公司		自動化設備						台中縣大甲鎮幼獅工業區工七路一號		李義隆董事長		04-26820177		341,903		316,357		468,887		850,047		- 0

		茂業				*沛鑫半導體工業股份有限公司		(一)Component: 1.Plastic Parts 2.Metal Parts 3.Cable Harness 4.PCBA 5.Ceramic 6.Ceramic 7.Rack 8.Vaccum Component (二)Module:1.Controller 2.RF system 3.AC system						新竹市新竹科學工業園區園區二路九號		曹治中總經理		02-27525628		790,000				500,000~700,000		800,000		- 0								200,000		300,000		500,000		300,000		400,000		700,000		5		1		4		-		10

		仲龍				*技高工業股份有限公司																						- 0

		建宇				*東捷半導體科技股份有限公司		1.Logic Test Handler  2.Memory & Logic Dual Test Handler  3.Hawk Eye Scanner 4.       BGA Open & Short Test Handler 5.Mini BGA Pick & Place IC Inspection Handler  6. In Tray Mark Inspection System   7.PCB Substrate Inspection System 8.Wafer Prober & Inspe						新竹市埔頂路99巷3號5F之3		李炳宇經理		03-5160056-120		436,326		110,729		279,874		691,165		1,125,564				21%				220,000		50,000		270,000		150,000		50,000		200,000		25		-		14		1		40

		建宇				*七益科技股份有限公司(同上)																		140,000		120,000		- 0		LCD七益		10%

		建宇				*均豪精密股份有限公司(同上)																						- 0																														切割/裂片設備(半自動切割機)		2台

																																																										手動切割裂片機		2台

		建宇				*宏瀨股份有限公司																						- 0

		建宇				*德律股份有限公司																						2,500,572		公準精密.doc

		若梅				中華聯合半導體設備製造(股)公司		濺鍍設備、乾蝕刻設備						300新竹市工業東四路15號1樓		蘇兆鳴總經理		03-597-0011										- 0

		若梅				鈞勇股份有限公司		TAB設備						231台北縣新店市寶興路45巷8弄1號		羅博至總經理		02-29149866										- 0

		若梅				晶研科技股份有限公司								300新竹縣新竹科學工業園區工業東九路５號之２壹樓		鄭光凱總經理		03-5782479										- 0

		若梅				倍強科技股份有限公司								324桃園縣平鎮市天津街１７１號		廖志銘		03-4391499										- 0

		若梅				慶康科技股份有限公司								300新竹巿新竹科學工業園區工業東四路５號１樓		張世豐總經理		03-5786002										- 0								210		18,690		18,900		500		10,000		10,500		23		1		-		-		24

		若梅				日揚科技股份有限公司								303新竹縣湖口鄉鳳凰村光復南路8號		黃坤濱總經理		03-5973997										- 0								60,000		50,000		110,000		60,000		120,000		180,000		3		-		2		2		7

		若梅				啟成科技股份有限公司								303新竹縣新竹工業區大同路7號		林志榮先生		03-5973535										- 0

		若梅				周星科技股份有限公司		PECVD設備						741台南縣善化鎮建國路39號		黃邦明經理		03-553-6776										- 0

		若梅				威光機械工程股份有限公司		自動化設備						300新竹市經國路一段147號		黃全財董事長		03-5329219										- 0

		若梅				漢民科技股份有限公司		離子植入、檢測設備						300新竹市科學園區研新一路18號		許金榮總經理		03-5790022										- 0

		若梅				帆宣系統科技股份有限公司		檢測設備						300新竹市普頂路99巷3號6樓之3		林智富經理		02-27531416		852,508						7,291,653		- 0								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		若梅				聚昌科技股份有限公司								305新竹縣新埔鎮田新里育賢街２９號１樓		蕭恩信總經理		03-6567076										- 0

		若梅				東元半導體股份有限公司								303新竹縣新竹工業區中華路15號		蕭恩信副總經理		03-5974588										- 0

		若梅				台達電子工業自動化工程處		自動化設備						320桃園縣中壢工業區東園路3號		邱文德處長		03-4526107										69022106.3829787								-		1,140,000		1,140,000		-		1,254,000		1,254,000		474		300		311		-		1,085

		若梅				上智超音波機械股份有限公司		超音波清洗設備						351苗栗線頭份鎮蘆竹里蘆竹路109巷39號		陳星光總經理		037-613315		5,000						26,000		- 0

		若梅				嵩展科技股份有限公司		bench（槽式）之batch（批式）式化學清洗、蝕刻設備						302新竹縣芎林鄉下山村４５－７號		翁義兆總經理		03-5501173										- 0								-		4,000		4,000		-		5,000		5,000		-		-		-		-		-

		若梅				揚昇工業股份有限公司		切割裂片設備						243台北縣新莊市自重街７５號１樓		陳志勤總經理		02-29090698										- 0

		若梅				福崙利器股份有限公司		清洗設備						320桃園縣中壢市新中北路816號		袁益鐘總經理		03-4555175										- 0

		若梅				凌嘉科技股份有限公司		真空製程、濺鍍設備				自行開發		408台中市工業區工業23路3號		楊世銘總經理		04-23507301										- 0

		若梅				均碩光電股份有限公司		UV清洗設備						303新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路24號		陳瑞麟經理		03-5973058										- 0

								Handling				韓國DMS		231台北縣新店市中正路542-5號3F		陳瑞麟經理		02-22187100										- 0

		若梅				大震網印機械股份有限公司		膠框印刷設備						241台北縣三重市重陽路1段111-2號2F		張喜年總經理		02-29999156										- 0

		若梅				愛玻麗工業股份有限公司		玻璃切割裂片設備						407台中市工業區32路73號		江貴英總經理		04-23597779										- 0

		若梅				詳誠企業股份有限公司		玻璃切割裂片設備						235台北縣中和市永和路215號		蘇天池董事長		02-22232980										- 0

		若梅				精一機械股份有限公司		玻璃切割裂片設備						505彰化縣鹿港鎮埔崙里復興路３６６巷２號		楊逸民總經理		04-8990800										- 0

		若梅				伍益機械股份有限公司		玻璃切割裂片設備						429台中縣神岡鄉豊洲村豊洲路３００號		周國安總經理		04-25677868										- 0

		若梅				源神實業股份有限公司		TN整線						235台北縣中和市中安街1988號18F-2		李錦泉副總經理		02-22320838										- 0

		若梅				中山科學研究院								325桃園縣龍潭郵政90008附15之34號信箱		沈幼敏博士		03-4456537										- 0

		若梅				睿明科技股份有限公司								334桃園縣八德市和成路３３號		黃泊可副董事長		03-3749588										- 0

		若梅				台灣暹勁股份有限公司								420台中縣豐原巿田心里中山路五九巷一弄二號一樓		施政官		04-25330862										- 0

		若梅				駐洪精密股份有限公司										黃昆生董事長		07-3101000										- 0

		若梅				開物科技股份有限公司		精密光學自動測量生產系統、液晶顯示器光學測量系統						台南科學工業園區環東路一段31巷12號5樓				06-5050766										- 0								-		-		-		-		-		-		1		0		0		0		1

		若梅				欽揚科技股份有限公司路竹分公司		液晶修補機、LCD玻璃基板微觀、宏觀檢測機、LCD背光板元件加工設備(精密)						台南市安南區工明南二路151號				06-2453588										- 0

		若梅				華映精機股份有限公司																				700,000		- 0

		曉晴				弘朔科技實業股份有限公司

		曉晴				拓技科技

		曉晴				芳毅實業有限公司		雙槽離心式清洗機、連續輸送式清洗機、化學清洗櫃、單槽式超音波洗淨機、連續式鋁背光板清洗機						台北市內湖區港華街15-1號1樓				02-26276997

		曉晴				宏銳

		曉晴				永聯邦精密工業股份有限公司

		曉晴				超耘																																																				手動磨邊機		1台

		曉晴				順力發

		曉晴				登泰

		曉晴				智誠

		曉晴				弘敬																																																				A輪洗淨機		1台

																																																										卡匣清洗機		1台

		曉晴				鐠德																																																				MGV		6台

																																																										Panel insert		32台

		曉晴				庚武

		曉晴				瀚能

		曉晴				锝鑫



慶康科技

中華聯合半導體設備

聚昌

高鋒

東元半導體

均豪

沛鑫

日楊

弘塑

公準精密.doc

敏盛科技股份有限公司.doc

啟成科技.doc

大甲永和

上銀科技.doc

優力特.doc

漢民.doc

鉅基.doc

萬潤.doc

嵩展.doc

鈦昇.doc

晶研.doc

基丞.doc

倍強.doc

LCD揚博

LCD敘豐

LCD志聖

LCD亞智

LCD韶陽

LCD中華聯合

LCD群錄

LCD億尚

LCD七益

LCD億尚

LCD陽程

LCD盟立

LCD聚川

建喡精密科技

凌華自動化

台灣集成電路技術服務股份有限公司.doc



國外設備廠

				持續修正中

				半導體		廠商		產品		在台業務		服務據點		公司相關資料		廠商投資現況、動向與投資障礙說明

						AMAT		沉積、蝕刻、CMP、清洗、離子植入						台灣應材

						TEL		光阻塗布、顯影、乾式蝕刻、光阻剝離						TEL.doc

						ASML		微影設備、沉積設備(ALD)						台灣應材

						KLA-Tencor		顯影、蝕刻、CMP、沉積						TEL.doc

						Nikon		微影設備						台灣應材

						Canon		微影設備						TEL.doc

						Novellus Systems		CVD、CMP設備						台灣應材

						DNS		濕式蝕刻、光阻剝離、光阻塗布、顯影、洗淨、曝光						TEL.doc

						Lam Research		蝕刻						台灣應材

						Axcelis		離子植入設備						TEL.doc

						ASM		EPI、沉積、RTP、Cluster tools						台灣應材

						湖東台灣分公司								TEL.doc

						廠商		產品		在台業務		服務據點		公司相關資料		廠商投資現況、動向與投資障礙說明

						NLA-Tencor		光罩/標線檢測設備、晶圓檢測設備

						NEC		光罩/標線檢測設備

						*Lasertec		光罩/標線檢測設備

						Leica		光罩/標線檢測設備

				半導體測試		Etec Systems		光罩/標線檢測設備

						日立ハイテク		晶圓檢測設備

						AMAT		晶圓檢測設備

						Rudolph		晶圓檢測設備

						日立DECO		晶圓檢測設備

						東京精密		探針與探針卡

						TEL		探針與探針卡

						Electroglas		探針與探針卡

						SUSS		探針與探針卡

						*Micronics Japan		探針與探針卡

						Teradyne		邏輯IC自動測試設備、記憶體IC自動測試設備、混合訊號IC自動測試設備

						Agilent		邏輯IC自動測試設備、記憶體IC自動測試設備、混合訊號IC自動測試設備

						橫河電機		邏輯IC自動測試設備、Handler

						NPTest		邏輯IC自動測試設備

						Advantest		邏輯IC自動測試設備、記憶體IC自動測試設備、混合訊號IC自動測試設備、Handler

						安藤電器		記憶體IC自動測試設備

						Credence		記憶體IC自動測試設備、混合訊號IC自動測試設備

						LTX		混合訊號IC自動測試設備

						Delta Design		Handler

						ヤイコーエプソン		Handler

						MCT		Handler

						エスペック		燒入測試機

						D.I		燒入測試機

						日本エンジニアリグ		燒入測試機

						Aehr Test		燒入測試機

						Relaability		燒入測試機

				LCD		廠商		產品		在台業務		服務據點		公司相關資料		廠商投資現況、動向與投資障礙說明

						東京電氣(TEL)		光阻塗布、顯影、乾式蝕刻、光阻剝離						台灣應材

						日本真空技術(ULVAC)		濺鍍、電漿CVD、乾式蝕刻、離子植入						TEL.doc

						大日本網屏（DNS）		濕式蝕刻、光阻剝離、光阻塗布、顯影、洗淨、曝光						台灣應材

						芝浦製造所		洗淨、濕式蝕刻、光阻剝離						TEL.doc

						Nikon		曝光設備						台灣應材

						日立電子		洗淨、曝光、TAB搆裝設備						TEL.doc

						應用材料（AKT）		電漿CVD、濺鍍、乾式蝕刻						TEL.doc

						Canon		曝光設備						台灣應材

						東京應化工業		光阻塗布設備、顯影設備						台灣應材

						Anelva		液晶注入、濺鍍、電漿CVD						TEL.doc

						優貝克								TEL.doc

						廠商		產品		在台業務		服務據點		公司相關資料		廠商投資現況、動向與投資障礙說明

				LCD檢測設備		Sokkia		玻璃基板檢測

						Teho		玻璃基板檢測

						Nanometrics		玻璃基板檢測

						Toray		玻璃基板檢測

						Nikon		玻璃基板檢測

						石播/Photon		陣列檢測

						Orbotech		陣列檢測

						Micronics Japan		陣列檢測、點燈檢測設備/探針

						AKT		陣列檢測

						Kubotek		陣列檢測、彩色濾光片檢測

						Takano		彩色濾光片檢測

						V Technology		彩色濾光片檢測

						Lasertec		彩色濾光片檢測

						大塚電子		彩色濾光片檢測、點燈檢測設備/探針

						東京 Cathode Laboratory		點燈檢測設備/探針

						Toray		點燈檢測設備/探針

						精研		點燈檢測設備/探針

						ヤマト科學		環境試驗設備

						佐藤真空		環境試驗設備



台灣應材

TEL.doc

台灣應材

TEL.doc

台灣應材

TEL.doc

台灣應材

TEL.doc

台灣應材

TEL.doc

台灣應材

TEL.doc

台灣應材

TEL.doc

台灣應材

TEL.doc

台灣應材

TEL.doc

台灣應材

台灣應材

TEL.doc

TEL.doc

TEL.doc



IC數據資料庫

						1998年市場規模		1999年市場規模		2000年市場規模		2001年市場規模		2002年市場規模		2003年市場規模		2004年市場規模		2005年市場規模		2006年市場規模		2007年市場規模		2008年市場規模		2009年市場規模		2010年市場規模		2003年市場規模																												2004年市場規模																												2005年市場規模

		更新時間/期間		單位：百萬美元																												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		整年合計				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		整年合計				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		整年合計

		040507/2月		IC整體整設備												2003		2004		2005(e)		2006(f)		2007(f)		2008(f)		2009(f)		2010(f)																																																																																				今年全球半導體設備市場將下滑12%

				歐洲		2,055		2,371		4,792		3,060		1,550		2,565		3,444														186		106		212		232		175		278		268		166		249		277		173		243		2,565				238		194		328		340		203		336		336		247		328		273		253		369		3,444				322		251		335		346		205		253		247		172		285										國際半導體設備與材料協會(SEMI)日前在年度SEMICON West展上公佈其預測指出，繼2004年出現67.2%的強勁成長之後，2005年設備市場將降至326億美元，下滑幅度為12.1%。在此之前，SEMI預測2005年半導體設備市場將下滑5.1%。

				日本		2,953		3,389		5,900		5,702		2,485		5,538		8,276														366		308		580		269		286		492		549		506		719		464		466		531		5,538				670		513		995		614		554		787		755		598		783		653		508		847		8,276				636		463		1,016		560		404		622		756		657		1,061

				北美		5,061		5,141		9,409		6,102		4,405		4,720		5,812														501		384		550		384		250		404		397		291		464		377		267		451		4,720				419		354		449		477		390		552		528		360		538		515		409		821		5,812				600		370		592		578		405		425		505		358		545

				韓國		1,021		1,578		2,817		1,741		1,171		3,157		4,614														289		365		442		227		141		218		186		131		214		309		231		403		3,157				327		462		659		273		358		481		400		309		466		304		236		340		4,614				854		721		709		414		366		461		493		200		303

				台灣		2,235		3,145		6,407		2,407		2,792		2,894		7,762		6,872												133		141		232		150		152		161		233		190		359		292		310		543		2,894				518		567		908		629		360		688		611		503		796		772		569		840		7,762				387		305		731		685		419		524		414		304		580

				大陸														2,683																																										193		131		250		305		209		386		349		170		327		154		58		151		2,683				124		84		117		83		55		98		122		102		162

				其他地區		859		1,187		2,885		1,980		1,681		3,228		4,490														204		179		373		222		140		262		241		175		394		330		292		416		3,228				264		270		436		619		492		519		522		298		360		260		209		241		4,490				181		213		314		287		160		275		230		217		275

				總合		14,184		16,810		32,210		20,992		14,086		22,189		37,081		32,828		33,813		38,885		49,851		43,221				1,679		1,483		2,389		1,484		1,144		1,815		1,874		1,460		2,399		2,050		1,738		2,587		22,101				2,628		2,491		4,024		3,257		2,565		3,750		3,499		2,486		3,597		2,931		2,242		3,610		37,081				3,104		2,407		3,814		2,951		2,014		2,658		2,767		2,010		3,209		2,664		2,051		3,179		32,828

				YoY/MoM				118.51%		191.61%		65.17%		67.10%		157.52%		167.11%		88.53%		103.00%		115.00%		128.20%		86.70%																												22,189																																		0.775361943		1.5847291821		0.7738155539

		040507/2月		IC前段設備

				歐洲		2,055		2,371		4,792		3,060		1,550		1,871		2,421														138		66		158		180		132		218		213		123		167		188		119		171		1,871				164		113		231		264		128		235		223		170		255		184		172		283		2,421				267		197		269		276		147		173

				日本		2,953		3,389		5,900		5,702		2,485		3,657		5,767														250		198		332		150		171		312		405		357		464		346		328		343		3,657				498		314		668		435		375		559		559		379		447		502		362		667		5,767				449		286		678		415		266		409

				北美		5,061		5,141		9,409		6,102		4,405		3,324		3,905														399		299		408		288		158		287		270		182		348		257		152		276		3,324				256		203		247		276		233		377		350		216		396		379		289		683		3,905				483		267		453		453		312		313

				韓國		1,021		1,578		2,817		1,741		1,171		2,318		3,140														249		315		334		172		91		141		139		100		135		236		160		245		2,318				255		363		411		173		232		358		254		170		333		248		109		235		3,140				733		564		560		308		261		353

				台灣		2,235		3,145		6,407		2,407		2,792		1,854		5,804														79		62		113		84		76		92		158		128		270		207		214		372		1,854				396		408		630		455		209		468		411		373		643		663		457		692		5,804				288		219		422		576		309		404

				大陸														1,929																																										143		78		154		229		141		313		284		114		229		110		28		106		1,929				92		57		89		48		23		53

				其他地區		859		1,187		2,885		1,980		1,681		1,675		2,464														102		101		243		130		37		123		141		74		176		189		129		230		1,675				139		109		209		374		306		299		293		115		220		136		124		141		2,464				111		130		188		166		77		141

				總合		14,184		16,810		32,210		20,992		14,086		14,746		25,431														1,217		1,039		1,588		1,003		664		1,175		1,325		964		1,560		1,424		1,103		1,637		14,699				1,852		1,588		2,551		2,204		1,624		2,610		2,375		1,535		2,522		2,221		1,539		2,808		25,431				2,423		1,720		2,659		2,241		1,394		1,846														24,293

																																																								14,746

		040507/2月		IC後段設備

				歐洲		138		167		308		151		96		126		164														10		9		12		8		12		13		8		7		13		8		10		15		126				9		11		17		18		15		17		14		14		13		8		15		13		164				7		9		13		12		10		10

				日本		344		485		813		311		228		331		369														22		27		45		24		32		28		21		21		37		23		20		30		331				25		31		49		19		25		31		33		32		50		21		28		24		369				22		24		51		15		18		22

				北美		178		200		338		183		86		115		175														7		11		12		8		9		8		8		8		9		8		11		15		115				8		12		15		15		17		15		16		16		15		13		13		20		175				13		11		18		11		11		13

				韓國		53		95		234		87		95		199		299														7		12		21		18		13		17		15		13		19		20		19		26		199				25		29		41		32		30		26		29		23		22		12		16		14		299				23		14		31		20		35		22

				台灣		306		424		827		221		232		317		527														17		27		30		18		22		18		23		22		29		28		34		50		317				48		61		84		36		39		56		46		36		48		20		29		23		527				25		13		33		19		17		26

				大陸														369																																										26		36		46		37		39		38		29		27		31		23		16		20		369				14		13		24		18		19		21

				其他地區		506		663		1,237		458		313		556		552														35		33		53		41		49		44		39		40		51		47		59		63		556				45		59		76		60		43		53		53		44		44		21		24		31		552				26		26		40		21		25		39

				總合		1,526		2,004		3,758		1,412		1,050		1,669		2,455														97		120		173		119		137		128		114		112		158		134		153		200		1,643				187		240		330		217		208		236		219		192		224		117		140		146		2,455				131		109		211		114		136		152														2002.5333260761

																																																								1,669

		040608/2月		IC測試段設備

				歐洲		138		167		308		151		96		357		542		574		571		712								26		18		27		20		20		29		30		24		43		61		23		36		357		8.67%		39		45		54		38		39		62		67		36		36		50		34		42		542		8.52%		30		27		47		36		30		47														217		13.15%

				日本		344		485		813		311		228		958		1,276		1,263		1,256		1,566								64		45		114		46		48		104		79		92		130		59		74		102		958		23.25%		88		98		163		113		103		131		103		109		167		72		53		77		1,276		20.05%		73		61		97		59		60		126														477		28.92%

				北美		178		200		338		183		86		855		993		875		870		1,085								61		38		91		58		56		79		80		57		76		82		55		122		855		20.76%		88		76		107		116		78		101		113		71		65		62		47		69		993		15.59%		59		47		68		63		39		55														330		20.03%

				韓國		53		95		234		87		95		514		872		1,089		940		1,172								24		27		56		31		31		54		23		9		53		44		46		117		514		12.48%		28		53		131		52		80		79		88		94		75		33		99		61		872		13.70%		77		132		142		57		43		61														411		24.94%

				台灣		306		424		827		221		232		557		1,094		853		1,024		1,277								27		32		56		40		45		40		40		27		48		49		48		105		557		13.51%		57		81		154		117		90		130		136		68		70		52		50		91		1,094		17.19%		37		19		56		49		67		63														322		19.54%

				大陸														253		263		261		326																																		0.00%		12		12		27		28		22		27		28		22		37		14		10		14		253		3.97%		16		12		27		14		10		20														99		6.02%

				其他地區		506		663		1,237		458		313		879		1,335		1,029		1,023		1,275								61		39		60		41		46		86		56		55		147		87		96		107		879		21.34%		73		94		141		176		131		157		165		128		85		92		40		53		1,335		20.97%		40		44		73		87		53		90														388		23.56%

				總合		1,526		2,004		3,758		1,412		1,050		4,120		6,365		5,190		5,159		6,433								262		200		404		236		245		391		308		263		497		382		342		589		4,119		100.00%		385		458		776		640		543		687		700		527		535		376		332		406		6,365		100.00%		333		341		509		364		302		464		473.5398978938		408.8220909961		530.7222082311		485.6108205315		429.7655761704		547.9511096172		5,190

																		154.5%		81.5%		99.40%		124.70%																																4,120																										其他		2,829						102.43%		149.29%		71.46%

																																																						其他		1,654																																																						其他		1,343

				測試設備佔整體比例																												15.64%		13.47%		16.90%		15.94%		21.42%		21.55%		16.46%		18.03%		20.70%		18.61%		19.66%		22.77%		18.64%				14.66%		18.36%		19.28%		19.65%		21.19%		18.31%		20.01%		21.20%		14.87%		12.82%		14.82%		11.26%		17.17%				10.73%		14.18%		13.36%		12.33%

				TW測試設備佔整體比例																												20.24%		22.39%		24.31%		26.77%		29.50%		25.04%		17.17%		14.08%		13.36%		16.74%		15.55%		19.33%		19.23%		0.00%		11.00%		14.22%		16.94%		18.53%		24.91%		18.84%		22.34%		13.55%		8.77%		6.71%		8.76%		10.81%		14.10%		0.00%		9.64%		6.38%		7.67%		7.17%

																																																																																										月份推下一年				下一年推下三年

																																																																																										三月、六月、九月、12月是高峰期

																																																																																										二月、五月、八月、十一月是波谷								紅色表景氣好 綠色表景氣差  景氣好時向上拉較多  向下掉較少  景氣差則反

																																																																																										測試端設備較不受整體設備走勢影響								粗體表預估值

																																																																																								待商榷		台灣廠商較不捨得購買TEST設備  較全球為少 景氣差時更是如此

																																																																																										Gor北美BB值暗示全球半導體產業景氣  連結全球設備景氣  連結TW半導體設備景氣

																																																																																										Global				2,003		2,004		2,005

																																																																																										二月成長率				88.3%		94.7%		77.5%

																																																																																										三月成長率				161.1%		161.5%		158.5%

																																																																																										四月成長率				62.1%		80.9%		77.4%

																																																																																										五月成長率				77.1%		78.7%		68.2%

																																																																																										六月成長率				158.7%		146.2%		132.0%

																																																																																										七月成長率				103.3%		93.3%		104.1%

																																																																																										八月成長率				77.9%		71.0%		72.7%

																																																																																										九月成長率				164.3%		144.7%		159.6%

																																																																																										十月成長率				85.5%		81.5%		83.0%

																																																																																										十一月成長率				84.8%		76.5%		77.0%

																																																																																										十二月成長率				148.8%		161.0%		155.0%

																																																																																										TW

																																								全球整體IC設備市場預估

																																								2,005

																																								2005測試設備區域比重

																																								2005tw test M F

																																								2005GL test M F





IC數據資料庫

		2000年

		2001年

		2002年

		2003年



前後段設備出口金額

百萬台幣

前後段設備廠商出口金額

970
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756

2,081



Sheet2

		2000年

		2001年

		2002年

		2003年



前段設備出口金額

百萬台幣

前段設備廠商出口金額

45

148

377

1,607



北美BB

		2000年

		2001年

		2002年

		2003年



後段設備出口金額

百萬台幣

後段設備廠商出口金額

925

632

378

474
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		Sales Revenue, Total Semiconductor Equipment by Company Base and Region ($M)

				2002 Revenue		2003 Revenue		2004 Revenue		2002 Regional Share (%)		2003 Regional Share (%)		2004 Regional Share (%)

		Asia/Pacific Companies														亞洲公司		469.8		1.2%

		Americas		12.1		9.9		25.6		6.5		3.5		5.4		北美公司		16,383.3		42.8%

		Japan		8.3		8.4		18.9		4.5		3.0		4.0		日本公司		15,380.2		40.2%

		South Korea		18.3		38.3		61.7		9.9		13.6		13.1		歐洲公司		4,340.7		11.3%

		Taiwan		40.0		55.6		101.9		21.6		19.8		21.7		合資企業		223.5		0.6%

		China		-		62.3		104.2		NM		22.2		22.2		其他		1,453.8		3.8%

		Other Asia/Pacific		99.9		100.5		147.3		53.8		35.8		31.4				38,251.3

		Europe, the Middle East and Africa		7.0		5.9		10.2		3.8		2.1		2.2

		World		185.6		280.8		469.8		100.0		100.0		100.0

		North American Companies

		Americas		3,508.5		2,670.8		3,536.1		34.2		26.8		21.6

		Japan		1,393.0		1,562.5		2,571.0		13.6		15.7		15.7

		South Korea		855.4		1,173.1		1,853.5		8.3		11.8		11.3

		Taiwan		1,674.6		1,481.2		3,460.4		16.3		14.8		21.1

		China		9.7		546.9		1,082.3		0.1		5.5		6.6

		Other Asia/Pacific		1,560.5		1,173.8		2,200.5		15.2		11.8		13.4

		Europe, the Middle East and Africa		1,252.6		1,369.1		1,679.4		12.2		13.7		10.3

		World		10,254.4		9,977.4		16,383.3		100.0		100.0		100.0

		Japanese Companies

		Americas		1,561.7		1,407.4		1,578.0		23.5		15.5		10.3

		Japan		2,287.4		3,593.2		5,219.5		34.4		39.5		33.9

		South Korea		614.1		1,331.4		2,317.8		9.2		14.7		15.1

		Taiwan		995.8		1,101.7		3,266.6		15.0		12.1		21.2

		China		3.4		415.5		838.5		0.1		4.6		5.5

		Other Asia/Pacific		746.0		497.2		1,314.3		11.2		5.5		8.5

		Europe, the Middle East and Africa		438.9		740.9		845.5		6.6		8.2		5.5

		World		6,647.3		9,087.1		15,380.2		100.0		100.0		100.0

		European Companies

		Americas		778.7		770.3		761.0		30.2		30.4		17.5

		Japan		193.4		193.3		287.0		7.5		7.6		6.6

		South Korea		205.2		459.2		622.6		8.0		18.1		14.3

		Taiwan		531.0		310.1		1,040.4		20.6		12.2		24.0

		China		6.1		144.5		407.3		0.2		5.7		9.4

		Other Asia/Pacific		363.6		192.8		599.3		14.1		7.6		13.8

		Europe, the Middle East and Africa		497.6		462.6		623.0		19.3		18.3		14.4

		World		2,575.5		2,532.8		4,340.7		100.0		100.0		100.0

		Joint-Venture Companies

		Americas		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Japan		62.1		132.4		199.5		67.1		87.7		89.2

		South Korea		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Taiwan		26.1		15.2		24.1		28.2		10.1		10.8

		China		-		3.3		0.0		NM		2.2		0.0

		Other Asia/Pacific		4.4		0.0		0.0		4.7		0.0		0.0

		Europe, the Middle East and Africa		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		World		92.6		150.9		223.5		100.0		100.0		100.0

		Other Companies

		Americas		287.0		201.3		242.1		22.7		16.5		16.7

		Japan		196.9		270.3		260.4		15.6		22.1		17.9

		South Korea		84.4		126.3		150.6		6.7		10.3		10.4

		Taiwan		209.8		261.7		321.3		16.6		21.4		22.1

		China		-		98.1		124.8		NM		8.0		8.6

		Other Asia/Pacific		352.2		148.7		208.3		27.9		12.2		14.3

		Europe, the Middle East and Africa		134.0		115.1		146.2		10.6		9.4		10.1

		World		1,264.2		1,221.5		1,453.8		100.0		100.0		100.0

		All Companies

		Americas		6,148.0		5,059.7		6,142.9		29.2		21.8		16.1

		Japan		4,141.1		5,760.0		8,556.3		19.7		24.8		22.4

		South Korea		1,777.5		3,128.2		5,006.3		8.5		13.5		13.1

		Taiwan		3,477.4		3,225.5		8,214.7		16.5		13.9		21.5

		China		19.2		1,270.6		2,557.1		0.1		5.5		6.7

		Other Asia/Pacific		3,126.5		2,113.0		4,469.7		14.9		9.1		11.7

		Europe, the Middle East and Africa		2,329.9		2,693.6		3,304.3		11.1		11.6		8.6

		World		21,019.6		23,250.6		38,251.3		100.0		100.0		100.0

		NM = Not meaningful

		Source: Gartner Dataquest (April 2005)

		Sales Revenue, Total Wafer Fab Equipment by Region and Segment ($M)

				2002 Revenue		2003 Revenue		2004 Revenue		2002 Regional Share (%)		2003 Regional Share (%)		2004 Regional Share (%)

		Other Wafer Fab Equipment

		Americas		46.2		41.0		70.2		21.0		18.9		17.6		其他晶圓處理設備		Other Wafer Fab Equipment		399.1		1.4%

		Japan		63.3		54.2		102.6		28.8		24.9		25.7		自動化控制設備		Manufacturing Automation and Control		1,892.2		6.5%

		South Korea		14.2		25.0		51.0		6.4		11.5		12.8		製程控制設備		Process Control		3,779.6		13.1%

		Taiwan		49.0		42.8		83.1		22.3		19.7		20.8		離子植入設備		Ion Implanter		1,265.5		4.4%

		China		-		5.7		14.4		NM		2.6		3.6		RTP及熱處理設備		RTP and Oxidation/Diffusion		1,051.8		3.6%

		Other Asia/Pacific		21.4		20.3		36.2		9.7		9.3		9.1		沈積設備		Deposition		5,986.4		20.7%

		Europe, the Middle East and Africa		26.0		28.4		41.6		11.8		13.1		10.4		蝕刻設備		Etch, Clean and Planarization		7,283.0		25.2%

		World		220.0		217.6		399.1		100.0		100.0		100.0		曝光設備		Lithography		5,570.1		19.3%

		Manufacturing Automation and Control														光阻設備		Photoresist Processing (Track)		1,664.4		5.8%

		Americas		515.3		464.2		720.1		41.1		38.1		38.1						28,892.1

		Japan		314.3		309.5		510.5		25.1		25.4		27.0

		South Korea		69.3		69.1		116.3		5.5		5.7		6.1

		Taiwan		146.6		128.6		292.6		11.7		10.5		15.5

		China		-		35.8		34.5		NM		2.9		1.8

		Other Asia/Pacific		81.8		81.7		70.4		6.5		6.7		3.7

		Europe, the Middle East and Africa		126.3		130.0		147.6		10.1		10.7		7.8

		World		1,253.6		1,218.9		1,892.2		100.0		100.0		100.0

		Process Control

		Americas		808.6		655.5		826.2		32.4		26.4		21.9

		Japan		556.3		645.6		1,027.0		22.3		26.0		27.2

		South Korea		187.8		226.1		378.6		7.5		9.1		10.0

		Taiwan		430.2		388.9		743.3		17.2		15.7		19.7

		China		-		74.4		142.3		NM		3.0		3.8

		Other Asia/Pacific		200.1		119.8		276.2		8.0		4.8		7.3

		Europe, the Middle East and Africa		313.5		368.1		386.0		12.6		14.9		10.2

		World		2,496.5		2,478.3		3,779.6		100.0		100.0		100.0

		Ion Implanter

		Americas		189.8		160.7		166.0		29.4		21.3		13.1

		Japan		137.3		198.2		321.8		21.3		26.3		25.4

		South Korea		70.5		107.2		161.4		10.9		14.2		12.8

		Taiwan		116.5		90.0		298.0		18.1		11.9		23.5

		China		-		67.6		101.2		NM		9.0		8.0

		Other Asia/Pacific		69.0		39.3		129.7		10.7		5.2		10.2

		Europe, the Middle East and Africa		61.6		91.0		87.5		9.6		12.1		6.9

		World		644.7		753.9		1,265.5		100.0		100.0		100.0

		RTP and Oxidation/Diffusion

		Americas		157.2		108.0		158.5		27.2		17.2		15.1

		Japan		143.3		191.8		280.0		24.8		30.5		26.6

		South Korea		38.8		62.6		121.8		6.7		9.9		11.6

		Taiwan		90.1		70.7		238.1		15.6		11.2		22.6

		China		-		40.3		82.5		NM		6.4		7.8

		Other Asia/Pacific		60.7		44.3		90.3		10.5		7.0		8.6

		Europe, the Middle East and Africa		87.1		111.7		80.6		15.1		17.7		7.7

		World		577.3		629.4		1,051.8		100.0		100.0		100.0

		Deposition

		Americas		1,099.6		782.5		1,019.7		30.7		22.5		17.0

		Japan		708.7		854.6		1,258.8		19.8		24.5		21.0

		South Korea		337.8		614.2		955.7		9.4		17.6		16.0

		Taiwan		565.0		388.9		1,159.8		15.8		11.2		19.4

		China		6.1		223.9		458.2		0.2		6.4		7.7

		Other Asia/Pacific		443.2		203.1		548.6		12.4		5.8		9.2

		Europe, the Middle East and Africa		426.0		414.9		585.5		11.9		11.9		9.8

		World		3,586.4		3,482.2		5,986.4		100.0		100.0		100.0

		Etch, Clean and Planarization

		Americas		1,167.1		729.1		1,103.3		30.7		18.5		15.1

		Japan		723.4		1,028.3		1,776.1		19.0		26.0		24.4

		South Korea		318.9		528.7		910.0		8.4		13.4		12.5

		Taiwan		688.5		681.0		1,714.2		18.1		17.2		23.5

		China		-		278.3		561.2		NM		7.0		7.7

		Other Asia/Pacific		472.6		156.9		654.8		12.4		4.0		9.0

		Europe, the Middle East and Africa		435.3		547.9		563.3		11.4		13.9		7.7

		World		3,805.8		3,950.2		7,283.0		100.0		100.0		100.0

		Lithography

		Americas		922.2		1,039.6		769.0		29.7		29.5		13.8

		Japan		590.8		954.9		1,306.7		19.0		27.1		23.5

		South Korea		273.5		526.3		802.0		8.8		14.9		14.4

		Taiwan		610.6		327.6		1,289.1		19.7		9.3		23.1

		China		3.3		176.6		401.3		0.1		5.0		7.2

		Other Asia/Pacific		365.4		87.0		455.9		11.8		2.5		8.2

		Europe, the Middle East and Africa		337.4		413.8		546.2		10.9		11.7		9.8

		World		3,103.2		3,525.8		5,570.1		100.0		100.0		100.0

		Photoresist Processing (Track)

		Americas		270.7		149.5		234.3		33.0		17.8		14.1

		Japan		92.7		219.7		292.8		11.3		26.2		17.6

		South Korea		48.2		153.3		190.8		5.9		18.3		11.5

		Taiwan		180.8		99.3		454.4		22.0		11.8		27.3

		China		-		57.8		171.0		NM		6.9		10.3

		Other Asia/Pacific		134.4		49.0		172.7		16.4		5.8		10.4

		Europe, the Middle East and Africa		93.3		111.0		148.4		11.4		13.2		8.9

		World		820.1		839.7		1,664.4		100.0		100.0		100.0

		Total Wafer Fab Equipment

		Americas		5,176.6		4,130.1		5,067.4		31.4		24.2		17.5

		Japan		3,330.1		4,456.8		6,876.2		20.2		26.1		23.8

		South Korea		1,358.9		2,312.5		3,687.6		8.2		13.5		12.8

		Taiwan		2,877.3		2,217.8		6,272.7		17.4		13.0		21.7

		China		9.4		960.5		1,966.7		0.1		5.6		6.8

		Other Asia/Pacific		1,848.7		801.4		2,434.8		11.2		4.7		8.4

		Europe, the Middle East and Africa		1,906.4		2,216.9		2,586.6		11.5		13.0		9.0

		World		16,507.4		17,096.0		28,892.1		100.0		100.0		100.0

		NM = Not meaningful

		Source: Gartner Dataquest (April 2005)

		2004～2009年全球半導體設備支出（前段、後段製程）預估

														單位：10億美元

				2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年

		半導體資本支出		487.468		455.614		416.903		456.475		627.277		566.866

		增幅		64.30%		-6.50%		-8.50%		9.50%		37.40%		-9.60%

		半導體設備支出		375.805		330.977		325.397		380.305		500.067		421.227

		增幅		64.20%		-11.90%		-1.70%		16.90%		31.50%		-15.80%

		前端晶圓廠設備		282.213		255.009		234.178		260.817		362.166		314.97

		增幅		68.60%		-9.60%		-8.20%		11.40%		38.90%		-13.00%

		後端封裝設備		45.692		38.168		43.969		57.488		66.851		49.657

		增幅		45.90%		-16.50%		15.20%		30.70%		16.30%		-25.70%

		後端測試設備		47.9		37.8		47.25		62		71.05		56.6

		增幅		58.50%		-21.10%		25.00%		31.20%		14.60%		-20.30%

		資料來源：Gartner、電子時報整理，2005/7                             製表：梁燕蕙、柯博偉
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				北美半導體設備訂貨出貨比

				2004																								2005

		North America		JAN		FEB		MAR		APR		MAY		JUN		JUL		AUG		SEP		OCT		NOV		DEC		JAN		FEB		MAR		APR		MAY		JUN		JUL		AUG		SEP		OCT		NOV		DEC

		Booking

		Front-End																										853.5		885.4		844.7		833.3		832.6		825.9		762		755.4		717.5		848.8

		Test/Assembly																										132.9		138.7		143.7		165.5		182.7		212.1		245.3		266.9		266.6		255.3

		Total		456,843		484,062		524,933		589,039		623,274		619,074		678,421		649,489		610,493		523,932		478,121		436,655		986.4		1024.1		988.4		998.8		1015.3		1038		1007.3		1022.3		984.1		1104.1

		Billing

		Front-End																										1112.6		1186.8		1127.2		1080.5		1047.3		983.5		888.6		841.2		851.5		894.9

		Test/Assembly																										146		143.8		145.3		158.7		165.7		168.7		189.6		214.3		236.7		261.3

		Total		419,088		354,272		448,548		477,131		390,213		552,202		528,000		360,451		537,599		514,514		408,705		821,117		1258.6		1330.6		1272.5		1239.2		1213		1152.2		1078.2		1055.5		1088.2		1156.2

		Book-To-Bill

		Front-End																										0.77		0.75		0.75		0.77		0.79		0.84		0.86		0.90		0.84		0.95

		Test/Assembly																										0.91		0.96		0.99		1.04		1.10		1.26		1.29		1.25		1.13		0.98

		Total		1.09		1.37		1.17		1.23		1.60		1.12		1.28		1.80		1.14		1.02		1.17		0.53		0.78		0.77		0.78		0.81		0.84		0.90		0.93		0.97		0.90		0.95

				04'01		04'02		04'03		04'04		04'05		04'06		04'07		04'08		04'09		04'10		04'11		04'12		05'01		05'02		05'03		05'04		05'05		05'06		05'07		05'08		05'09		05'10
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